












































专利名称(译) 超声波探头及其制造方法
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代理人(译) 韩明星

优先权 1020120000105 2012-01-02 KR

其他公开文献 CN103181785B

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

本发明提供一种超声波探头及其制造方法，所述超声波探头包括背衬
层，所述背衬层设置有允许安装压电构件的凹槽。该超声波探头包括：
所述压电构件；所述背衬层，设置在所述压电构件的后侧表面上，并且
在所述背衬层的前侧表面上设置有安装所述压电构件的凹槽。
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